Product data sheet
Characteristics

RXZE2M114
patice RXZ-oboustranna patice-10A-< 250V-
Sroub.svorka-pro relé RXM2..-RXM4..

Zakladni popis

Rada vyrobku Zelio Relay
Typ produktu nebo sou- Patice
Casti
Typ patice Oboustranna
Kompatibilita Zasuvné relé RXM (2 Z/V)
Zasuvné relé RXM (4 Z/V)
Tvar pin Plochy
Oznaceni pfistroje RXZ
Prodej v nedélitelném- 10
mnozstvi
Doplriky
[Ith] jmenovity tepelny proud 10 A
[Ue] jmenovité pracovni napéti <250V

Kroutici moment

<1 N.m (M3 Sroub(y))

Upevnéni Sroubem na panel

Nacvaknutim 35 mm symetricka DIN lista
Oznaceni CE
Sitka 30 mm
Hmotnost pfistroje 0,048 kg
Skupina vyrobkd RXM_2-4_C/O_SC_TER_MIX_FLAT
Oznaceni kompatibility RXzZ

Prostredi

PFipojeni - svorky

Sroubové svorky, ohebny kabel s kabelovou koncov-
kou 1 x0,25...1 x 1 mm?/ AWG 22..AWG 17
Sroubové svorky, ohebny kabel s kabelovou koncov-
kou 2 x 0,25...2 x 1 mm?/ AWG 22...AWG 17
Sroubové svorky, pevny kabel bez kabelové koncov-
ky 1x0,5...1 x 1,5 mm?/ AWG 20...AWG 16
Sroubové svorky, pevny kabel bez kabelové koncov-
ky 2x0,5...2 x 1,5 mm?/ AWG 20...AWG 16

Standardy IEC 61984
Certifikace vyrobku CSA
UL
Lloyd's
Teplota okoli pro uskladnéni -40...85 °C
Teplota okolniho vzduchu pro provoz -40...55 °C
Stupen kryti IP IP20 podle EN/IEC 60529
Dielektricka pevnost 2500 V
Zaruéni lhata
Zaruéni Ihata 18 mésicl

Product Life Status :

Uvolnéno k prodeji

12.9.2018
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The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the performance of the products contained herein.

This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability

reliability of these products for specific user applications.

It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof.

Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.



